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韜鰯 シール ドガ ス 組成の Al − Cu 肉盛金 属の 諸特 性 に及 ぼす影響

一 A1 − Cu 複合 ワ イヤ によ るA1 の 硬化 肉盛技術 （第 7 報 ）一

日鐵溶接工 業株 式会社　研 究所　　○栗 原　繁　　　中田　康俊 　　乙 黒　盈 昭

　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴木 　友幸　 神戸　 良雄

Effect　of 　Shielding　Gas　ComPositions　on　Surfacing　Weld　Metal　Properties　on

Alu皿 iniu皿u　 Alloys　 with 　AI−Cu　 Cored　Wires

　
−Surfacing　oII　Aluminiu田　Alloys　eith 　Al

−Cu　cored 　wire 　（Report　7）
−

　 　　 　 by　S．　Kurihara，　Y．　Nakada，　M．　Otoguro，　T．　Suzuki　and 　Y．　Kanbe

1．緒言

　 Alの 硬化 肉盛技術 と して ， Al−Cu複 合ワイヤを田 G溶 接法 ， TIG溶 接法 に適用 し， A1−Cu複合ワイヤの

適用性 及 びプ V一ホール低減 方法
1 ）2 ）3 〕

に つ い て報 告 した 。

　本 報で は，シ鱒 ドガ ス組 成 によるA！−Cu肉盛 金属部 の 特性 （硬 さ，ミ夘組織 ） とブロ
ー
ホ
ー
）Vの 発

生状況 に つ い て 検討 した 。

2 ．供試材料及び実験方法

　本実 験で はワイヤ径が 1．2m φで Cu量 が 60％の Cu外皮Ar−Cu複合 ワイヤを用 い た 。 溶 接装 置 にはイ

ンパ 汐 制御M王G溶接機 （DCEP）を用い ， A1合金 板 （A　 5083P，10t× 50× 150mm）及び Al合金鋳物板

（AC4B， 10t× 50× 200皿田）の 母 材袤面 に ，
　 Al−Cu複合ワイヤを 用 い ， シ

ー
ルドガ スの Ar／Heの 比 率を変

えて ， ピード才ンプ レート溶接 （1パ ス） を行 っ た 。シ
ー・1レドガ ス組成 ， 溶接 条件をTable1に示す 。 尚 ，

Al−Cu金属 肉盛部 の 硬さは ， ピ
ード横断面 を測定 し， ブ ロー一＄−ro面積率 は 3箇所のヒ

  ド横断面 写真

（10倍 ）か らパ ー
ソナ加 ンピ ュ汐画艨 装置 を用 いて 測定 した 。

3 ，実 験結果 及び考 察

3．1 シールドガス組成とAl−Cu肉盛金属部 の 硬 さ，ミクロ組織

　 Fig．i，
　 Fig．2にAr／Hrの 比率 を変え ， 母 材に Al合金 板 （A5083P）及 び Al合金鋳物板 を用 い

た場合の 硬さ分布を示 した 。 シ
ー
ルドガスにArを用 い た場合の硬 さは ， Al合金板で Hv270〜310，

Al鋳物板で Hv190〜 240で ある が ， シ
ー
ルドガ スの Heの比率が 高くなる に従 っ て ，

　 Al合金 ， Al合金

鋳 物 と も硬 さが 低下 し ， シ
ールドカ

’
スにHeを用 い た場合 は ，Al合金板 で Hv180〜 240，

　 Al合金鋳物

板 で Hv150〜 180とな っ た。この理 由 として は ， シ
ールト

’
ガスの He比率が高 まるに 従 っ て ， 同

一

アーク長で のアーク電 圧が高 ま り， そ の結果 入熱量増加 し母 材の 希釈率 が増 加 した ため （Fig．3），

肉盛金 属部 の 硬い θ相 （CuA12） の 面積 比率が減 少す るため と考 え られ る 。
　 Fig．4にAl合金

母 材で の シ
ールドガ スに Ar，　Heを用い た揚合 の ミクロ組 織 を示 した 。

3．2　シ
ー
ルト

゜
ガス組成 によ る Al− Cu肉盛溶 接部 のプ ロ

ー
ホ
ー
ルの 発 生状況

　Fig．5にAr／Hrの 比率 を変 え，母 材 にAl合 金板 （A5083P） 及び Al合 金鋳物 板 を用 い た場 合の

ブ ローホールの 発生状況 を示 した 。 シールドガスの Heの 比 率が 高 くな る とプ ロ・・ボー］bの 面 積率が Al合金

板 ，Al合金鋳 物 とも増 加す る傾 向が あ る 。 こ の 理 由 と して は，シ弔 ドガ スの He比率 が高 まる と，

入熱量 が増 加するた め 溶接時の 溶融プ沸 が 大 きくな り， シールド性 が劣化 した こ とによ る考 え

られ る 。 また ， 母材種類に よ る プ U一ホールの 発生状況は ， Al合金鋳物の 方が プ 臣 ホ
ール面 積率が 多

くな る傾向が ある 。
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